Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.116.2017.DW

Dostawa czesci komputerowych

CZESC A -OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH PODZESPOLOW/CZESCI

NAZWA SPRZETU Liczba | OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO INDEX
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego sztuk SPRZETU

Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy sktadowe
oferowanego sprzetu w odniesieniu do kolumny z
lewej strony

KARTA GRAFICZNA 1 Chipset karty graficznej osiagajacy w tescie 04393
Zintegrowana, chipset karty graficznej osiggajacy w teScie Passmark G3D Mark (average G3D Passmark G3D Mark (average G3D Mark)

Mark) zawartym na stronie internetowej www.videocardbenchmark.net minimum 630 punktow. zawartym na stronie internetowej

Wymagane minimalne parametry techniczne: www.videocardbenchmark.net ....... punktow.

1.Pamig¢¢ min. 2GB DDR3 Pozostale parametry:

2.Chtodzenie niereferencyjne

3.Taktowanie pamigci karty min. 1600MHz
4.Taktowanie rdzenia graficznego min. 954MHz
5.Port HDMI: 1x mini HDMI

6.Z%3cze D-sub

7.7Z%acze DVI-D

PROCESOR 1 PROCESOR Osiagajacy w tescie Passmark 94439
Osiagajacy w tescie Passmark Average CPU Mark min. 9200 punktow. Average CPU Mark ........... punktow.
Wymagane parametry: Pozostale parametry:

1.Czegstotliwos¢ taktowania bazowa min.: 2.9 GHz

2.Taktowanie turbo max.: 3.8 GHz

3.1l0$¢ rdzeni min.: 4

4.Gniazdo procesora: SOCKET 1151

5.TDP: 35W

6. Ilo$¢ watkow min.: 8

7.Mnoznik magistrali: X 2

8. Pamig¢ podreczna L1: 4x32kB (dane),4x32 kB (instrukcje)
Pamig¢ podrgezna L2: 4x256 kB, pamig¢ podreczna L3: 8MB

9. Maksymalna temp. Pracy: 80 st.C
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PLYTA GLOWNA
1.standard ptyty:

2.gniazdo procesora

3.maks. ilo§¢ obstugiwanych
procesorow

4.obstuga technologii CrossFire

5.typ obstugiwanej pamigci

6.rodzaj obstugiwanej pamigci

7.dwukanatowa obshuga
pamigci

8.1lo$¢ gniazd pamigci min.
9.maks. pojemnos$¢ pamieci

10.zt3cza PCI-E (liczba slotow)

11.ztacza dla dyskow i
napedow

12.obstuga Raid
13.zintegrowana karta sieciowa

14.zintegrowana karta
dzwigkowa

15.ztacza na tylnym panelu
min.

micro-ATX
Socket 1151

tak
DDR4-2133 (PC4-17000)

DDR4-2400 (PC4-19200)

DDR4 DIMM

tak

2 X PCI-Express x16
2 X PCI-Express x1

6 x Serial ATA III

tak (0,1,5,10)
tak

tak

1 x RJ45

Audio
1xDVI-D

1 x HDMI

1 x Display Port

94278
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http://www.komputronik.pl/category/7300/plyty-glowne-dla-procesorow-intel.html?&a%5b316%5d%5b%5d=1936&category=7300&filter=1
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http://www.komputronik.pl/category/437/pamiec-ram.html
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http://www.komputronik.pl/category/7300/plyty-glowne-dla-procesorow-intel.html?&a%5b3346%5d%5b%5d=63083&category=7300&filter=1
http://www.komputronik.pl/category/7300/plyty-glowne-dla-procesorow-intel.html?&a%5b403%5d%5b%5d=400&a%5b403%5d%5b%5d=400&category=7300&filter=1
http://www.komputronik.pl/category/7300/plyty-glowne-dla-procesorow-intel.html?&a%5b1583%5d%5b%5d=59927&category=7300&filter=1
http://www.komputronik.pl/category/7300/plyty-glowne-dla-procesorow-intel.html?&a%5b1583%5d%5b%5d=60063&category=7300&filter=1

Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.116.2017.DW

3xUSB3.1
1 xUSB (typ C)
1 x PS/2
2x USB
16.ztacza na ptycie glownej 1 x Audio
min. 1 x gniazdo M.2
2xUSB 3.0
17.wtyczka zasilania ATX 24pin
Dysk twardy zewnetrzny 94942
1. Format: 2,5 cala
2. Pojemno$¢ min.: 1 TB
3. Interfejs: USB 3.0
4. Predkos¢ transferu danych: max. 5 Gb/s
5. Technologia przechowywania: HDD
6. Obudowa odporna na wstrzasy
7. Przycisk automatycznego tworzenia kopii zapasowych
DYSK SSD 94537
1.Pojemno$¢ min. 512GB LP DDR3
2.Budowa: M.2 2280
3.Interfejs: M.2/M-Key (PCle 3.0 x4)
4.0dczyt min.: 3500MB/s
5.Zapis min.: 2100MB/s
6.TBW: 400TB
7.Szyfrowanie: 256 bit AES
8.Pobér mocy max.: 5.1W (eksploatacja), 1,2W (spoczynek), 0,005W(L1.2)
NAPED ZEWNETRZNY 94588

1.Typ napedu :CD, DVD

2.Kolor :Bialyl

3.Mechanizm podawania no$nika: Tacka

4.Panel : Dioda sygnalizacyjna otwieranie

5.Interfejs: USB

6.Waga max. [g] : 220

7.Predkos¢ odezytu: CD-R 24x; CD-RW 24x

8.Predko$¢ zapisu: DVD-RW (SL) 6x; DVD+RW (SL) 8x; DVD-R (SL) 8x;DVD-R (DL) 6x;
DVD+R (SL) 8x; DVD+R (DL) 6x; CD-R 24x;CD-RW 24x

9.0bstugiwane formaty: CD-R; CD-ROM; CD-RW; DVD-/+R; DVD-/+R DL; DVD-/+RW;
DVD-RAM; DVD-ROM
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10.Czas dostgpu min.: 200 ms (DVD)

Pamie¢ RAM

1.Typ ztacza DIMM

2.Konfiguracja: Zestaw

3.Typ pamigci: DDR4

4 Konstrukcja: Aluminiowy radiator, Ztocone styki
5.Chtodzenie: Radiator

6.Pojemnos$¢ min.: 16 GB

7.Liczba modutéw min.: 2
8.Czgstotliwos¢ pracymin. [MHz]: 3000
9.0pdznieniemax.: 15 CL

10.Napigcie [V]: 1.35

94701

DYSK SSD

1.Rodzaj: SSD

2.Interfejs: SATA 11 (6 Gb/s)
3.Pojemnos¢ dysku min.: 480 GB
4.Szybkos¢ odezytu min. [MB/s]: 555
5.Szybkos¢ zapisu min.[MB/s]: 540

94884

DYSK TWARDY ZEWNETRZNY
1.Typ Dysku : HDD

2.Wielkos$¢ dysku [cale]: 2.5
3.Pojemnos$¢ dysku min..:1 TB

4.Pami¢¢ podreczna [MB]min.: 8
5.Predkos¢ obrotowa [obr./min.] : 5400
6.Interfejs : USB 3.0

7.Predkos¢ interfejsu min.: 4.8 Gb/s
8.Zastosowane technologie : Plug & Play

95549

10.

DYSK SSD

1.Pojemnos$¢ min. 512GB LP DDR3

2.Budowa: M.2 2280

3.Interfejs: M.2/M-Key (PCle 3.0 x4)

4.0dczyt min.: 3500MB/s

5.Zapis min.: 2100MB/s

6.TBW: 400TB

7.Szyfrowanie: 256 bit AES

8.Pobdér mocy max.: 5.1W (eksploatacja), 1,2W (spoczynek), 0,005W(L1.2)

95494/1
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11.

DYSK SSD

1.Format dysku: 2.5”

2.Pojemnos¢ dysku min.: 500 GB
3.Interfejs: SATA 111 (6 Gb/s)

4.Rodzaj kosci pamigci :TLC
5.Kontroler: MGX

6.Zastosowane technologie: Szyfrowanie AES 256-bit TRIM
7.Szyfrowanie sprzetowe: Tak
8.Szybko$¢ odezytu [MB/s] :540
9.Szybko$¢ zapisu [MB/s] :520
10.Nominalny czas pracy [min godz] :1.5

95494/2

12.

KONTROLER DYSKU SSD
1.Kontroler karta PCle-3.0 na dysk M.2 SSD
2.Interfejs: PCI-Express x4, PCI-Express x8, PCI-
Express x16.
3.Z%acza wewnetrzne: 1x M.2 SSD.
Karta PCI Express stuzy do rozbudowy komputera osobistego o gniazdo M.2 NGFF. Mozliwe
podiaczenie dysku M.2 NGFF SSD w formatach 2280, 2260 oraz 2242,

95494/3

13.

Zasilacz do laptopa Toshiba Satellite SA50-109
1.Napiecie: 15V
2.Natezenie pradu: 4A
3.Moc maksymalna: 60W
4.Typ koncowki: 6,5mm*3,0mm
5.Kabel sieciowy: w zestawie z zasilaczem

94235

14.

Zasilacz do laptopa HP ProBook 4740s
1.Sieciowy
2.Moc min. (W): 65

94173

15.

DYSK TWARDY ZEWNETRZNY
1.Format: 2,5”

2.Pojemno$¢ min.: 1TB

3.Interfejs: USB 3.0

4.Predkosc¢ transferu danych max.: 600MB/s
5.Technologia przechowywania: HDD

95979

16.

DYSK SSD

1.Pojemnos¢ - nie mniej niz 256GB.

2.Interfejs - SATA 11, (6Gb/s).

3.Szybkos$¢ odczytu - nie mniej niz 550 MB/s.
4.Szybko$¢ zapisu - nie mniej niz 500 MB/s.
5.Mozliwo$¢ montazu w adapterze 2,5"/3,5" w PC.

95887

str. 5



https://www.morele.net/dysk-ssd-samsung-850-evo-500gb-sata3-mz-75e500b-eu-702239/
https://www.morele.net/dysk-ssd-samsung-850-evo-500gb-sata3-mz-75e500b-eu-702239/
https://www.morele.net/dysk-ssd-samsung-850-evo-500gb-sata3-mz-75e500b-eu-702239/
https://www.morele.net/dysk-ssd-samsung-850-evo-500gb-sata3-mz-75e500b-eu-702239/
https://www.morele.net/dysk-ssd-samsung-850-evo-500gb-sata3-mz-75e500b-eu-702239/
https://www.morele.net/dysk-ssd-samsung-850-evo-500gb-sata3-mz-75e500b-eu-702239/
https://www.morele.net/dysk-ssd-samsung-850-evo-500gb-sata3-mz-75e500b-eu-702239/
https://www.morele.net/dysk-ssd-samsung-850-evo-500gb-sata3-mz-75e500b-eu-702239/

Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.116.2017.DW

6.W zestawie adapter 2,5"/3,5".

17.

DYSK SSD

1.Pojemnos$¢ min. 250GB

2.Interfejs: SATAS3,

3.Predkos$¢ odczytu min. 560 MB/s,
4.Predkos¢ zapisu min. 520MB/s,

5.Flash NAND 3D, SLC, LDPC ECC Engine

1 95515

18.

DYSK ZEWNETRZNY

1.Pojemno$¢ min. 1 TB

2.Nosnik danych HDD

3.Format przeno$ny 2,5"

4.Typ podtaczenia: 1x Micro USB 3.0

5.Z%acze wewngtrzne: SATA 6Gb/s

6.Predkos$¢ transmisji interfejsu min.: 5.0 Gbps (USB 3.0)

1 95523

19.

PAMIEC RAM

Pamigc¢ do pary do notebooka HP EliteBook 820 G3,

Pamie¢ kompatybilna z pamiecia: Samsung M471A1K43BB1-CRC,
parametry: DDR4-2400 / PC4-19200 DDR4 SDRAM SO-DIMM 8 GB,
1.Czestotliwos¢ pracy [MHz]: 2400

2.1lo§¢ modutow: 1

3.Napigcie [V]: 1.2

4.0pdznienia: 15 CL

5.Pojemnos$é: 8 GB

do stabilnej pracy komputera konieczna jest doktadnie taka sama druga sztuka pamigci

1 95514

W przypadkach, kiedy w niniejszym dokumencie wskazane zostatyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zrédto lub szczegdlny proces, charakteryzujgce okreslone produkty lub

ustugi, oznacza to, ze Zamawiajgcy nie moze opisac¢ przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen i jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia. W

takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrédlo lub szczegélny proces, nalezy odczytywaé¢ z wyrazami ,lub réwnowazne”.

Wykonawca, ktoéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania

okreslone przez Zamawiajgcego na poziomie nie nizszym niz wskazane w niniejszym dokumencie.

data i podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy
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CZESC B - OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH PODZESPOLOW/CZESCI

L.P.

NAZWA SPRZETU
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego

Liczba sztuk

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU
Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy sktadowe oferowanego sprzetu w
odniesieniu do kolumny z lewej strony

INDEX

Karta graficzna 5K 10bit

1.Pamie¢¢ karty: RAM 8GB GDDRS 256bit;

2.Typ zlacza: Single Slot PCI Express 3.0 x16;

3.Taktowanie rdzenia: min. 1080 MHz;

4.Taktowanie pamigci: min. 5000 MHz;

5.Maksymalna obstugiwana rozdzielczos¢: 5120 x 2880
pikseli;

6.0bstugiwana glebokos¢ koloru: 10 bit;

7.0bstugiwane standardy: DirectX 12; OpenCL 2.0;
OpenGL 4.5; Vulkan 1.0; VertexShader 5.0;
PixelShader 5.0;

8.0Obstugiwane technologie: FreeSync, TrueAudio,
Eyefinity;

9.Procesory strumieniowe: min. 1792 sztuki;

10.Z1acza: 4 x DisplayPort;

11.Zuzycie pradu: TDP 75W.

95361/1

Pami¢é¢ RAM do komputera.

Zestaw pamieci RAM o tacznej pojemnosci 32 GB sktadajacy si¢ z 4
modutow po 8GB kazdy. Pamieci kompatybilne z posiadanymi przez
zamawiajgcego komputerami zbudowanymi na bazie uktadow ptyty
glownej Intel C236 oraz procesorem Intel 17-6700

Podstawowe cechy:

1.Pojemnos¢ catkowita: 32GB;

2.Typ pamigci: DDR4 2400Mhz; Non-ECC;SR (Single Rank)
3.Czgstotliwos¢ pracy min.: 2400 MHz;

5.Napiecie [V]: 1.2;

6.0po6znienie CL: nie wigksze niz 16 CL;

7.Pojemnos¢ pojedynczego modutu: 8GB.

95361/2
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W przypadkach, kiedy w niniejszym dokumencie wskazane zostatyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrédto lub szczegdlny proces, charakteryzujgce okreslone produkty lub
ustugi, oznacza to, ze Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie dokladnych okreslen i jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia. W
takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrédlo lub szczegélny proces, nalezy odczytywaé¢ z wyrazami ,lub réwnowazne”.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego na poziomie nie nizszym niz wskazane w niniejszym dokumencie.

data i podpis osoby upowaznionej

do reprezentowania Wykonawcy
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